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CONVOCATORIA

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS ANANINDEUA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA-
CAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA, designado através da Portaria n® 3710/2023/REITO-
RIA/IFPA, publicada no D.O.U de 03 de agosto de 2023, se¢do 2, pagina 19, no uso das atribui¢bes
legais que Ihe conferem os artigos 50 e 51 do Regimento Geral do IFPA, aprovado pela Resolugéo n°
190/2020, de 21/12/2020, Portaria n°® 088/2025/GAB, de 25 de julho de 2025, no uso de suas atribui-
coes legais, CONVOCA, para os procedimentos de contratacdo dos candidatos aprovados nos termos
do Edital n° 06, de 24 de junho de 2025— Processo Seletivo Simplificado para contratacdo de Profes-
sores Substitutos. Os candidatos devem observar integralmente as orientacdes do Edital, especial no
que diz respeito as regras, prazo e documentos para contratacdo. Os candidatos convocados terdo até
30 (trinta) dias Uteis, apds a convocacdo, para se apresentar a Coordenacdo de Gestdo de Pessoas do
Campus Ananindeua para formalizacdo da contratagdo e inicio das atividades.

AREA - INFORMATICA

NO

NOME SITUACAO

01

LARISSA LUZ GOMES FONTEL DE OLI- | APROVADO/CASSIFICADO/CONVOCADO

VEIRA

Ananindeua, 14 de abril de 2026.

Assinado de forma digital
1] por INSTITUTO FEDERAL
INSTHe DE EDUCACAO CIENCIA E
pard TECNOLOGIA DO PARA
Dados: 2026.04.15

09:12:06 -03'00'

Lair Aguiar de Meneses

Diretor Geral - IFPA/Campus Ananindeua
Portaria n°3710/2023 — GAB/IFPA.

Estrada do Icui, S/N, (entre Av. Independéncia e Av. Arterial 5A), Icui-Guajara- Cep:67125-000 Ananindeua-PA

E-mail:_www.dg.ananindeua.ifpa.edu.br / e-mail: gabinete.ananindeua@ifpa.edu.br/
Endereco eletrdnico: https://ananindeua.ifpa.edu.br
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